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Anlage 1 zu Zeichengenehmigungsausweis Nr. 127244E vom 2002-04-12
Az.: 205400-1431-0003

HARTING KGaA, D-32339 Espelkamp,
Fst:
HARTING Electronic GmbH & Co. KG, D-32339 Espelkamp



HARTING AG, CH-2504 Biel


Folgende Elektroniksteckverbinder werden durch die TA erfasst:





Leiterplattensteckverbinder Raster 2,54 mm
Produktspezifikationen

1. DIN Steckverbinder Bauform  B

Außer :

· Federleiste mit Wickelstiften 13 mm

· Federleiste für Schneidklemmtechnik

CECC 75101-801

2. DIN Steckverbinder Bauform  2B

CECC 75101-809

3. DIN Steckverbinder Bauform  C

Außer :

· Federleiste mit Wickelstiften 13 mm

· Federleiste für Schneidklemmtechnik

· Federleiste mit 13,2 mm und 17 mm Einpressstiften

CECC 75101-801

4. DIN Steckverbinder Bauform  2C

CECC 75101-809

5. DIN Steckverbinder Bauform  M

Außer :
· Sonderkontakte

CECC 75101-801

6. DIN Steckverbinder Bauform  Q

CECC 75101-801

7. DIN Steckverbinder Bauform  2Q

DIN EN 175101-809

8. DIN Steckverbinder Bauform  R

CECC 75101-801

9. DIN Steckverbinder Bauform  2R

DIN EN 175101-809

10. DIN Steckverbinder Bauform  D

CECC 75101-801

11. DIN Steckverbinder Bauform  E

CECC 75101-801

12. DIN Steckverbinder Bauform  F

CECC 75101-801

13. DIN Steckverbinder Bauform  D



14. DIN Steckverbinder Bauform H

CECC 75101-801

15. DIN Steckverbinder Bauform H3





Leiterplattensteckverbinder Raster 2,50 mm
Produktspezifikationen

16.
har-pak 1, 2, 2.3, 4, 5.4, 9, 10 SU
CECC 75101-807

Koaxiale Mehrfachsteckverbinder
Produktspezifikationen

17. Mini Coax 1, 1.25, 1.50 SU

HARTING Werk Norm, HWN 120.00.01







Produktspezifikationen

18. SEK Steckverbinder für Flachleitungen

CECC 75 101-804 (DIN EN 60603-13)



19. D-Sub Subminiatursteckverbinder

CECC 75 301–802 (DIN IEC 60807-1)
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